
武汉九州芯技术有限公司

LD芯片低温测试机采购项目公开谈判公告

武汉九州芯技术有限公司 LD 芯片低温测试机采购项目，拟

通过公开谈判采购方式进行确定，现将相关事项公告如下：

一、项目概况

（一）采购人

武汉九州芯技术有限公司

（二）项目名称

武汉九州芯技术有限公司 LD 芯片低温测试机采购项目

（三）项目内容

（四）项目期限

响应文件有效期：从提交响应文件截止之日起 30 个日历天。

二、谈判申请人资质资格要求

（一）具备能够独立承担民事责任能力的企业法人资格（提

供营业执照复印件）；

（二）具备履行合同所必须的专业技术能力（需根据项目确定

具体的技术资质，如提供 1份相同或类似项目的业绩合同或者相应等级的

资质资格证书）

（三）在近两年的经营活动中无重大违法记录（提供信用中
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国网站查询报告）

（四）本次项目不接受联合体参加谈判

三、谈判采购文件获取

（一）获取时间

2026 年 3 月 27 日-3 月 31 日

（二）获取方式

谈判采购文件网络发送，谈判申请人报名时需提供：

（1）有效的营业执照复印件；

（2）单位介绍信或法人授权委托书；

（3）如果非原厂，需提供品牌代理证书或授权书。

谈判申请人需将以上报名材料盖章扫描后的 PDF 版本，发送

至采购人邮箱 zhu.gong@jiuzhouoe.cn 进行报名，报名审核通过

后，采购人将以邮件的形式免费向提交申请的谈判申请人发送谈

判文件。

四、响应文件递交

（一）响应文件递交地址及截止时间

谈判申请人将响应文件密封，在谈判地点当面递交或邮寄

递送至指定地点和人员（详见谈判采购文件）或发送加密响应文

件至采购人招标邮箱 jzgdz.zb@jiuzhouoe.cn。递交截止时间

2026 年 4 月 1 日 9:00 时，逾期提交的不予受理。

（二）响应文件必须在截止时间前送达，未密封（加密）、
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mailto:参选文件必须在截止时间前送达，未密封、逾期送达或未送达指定地点的参选文件视为自动弃权。若因不可抗力因素影响导致纸质参选文件无法按时送达的，可在参选文件递交截止时间前以PDF文档（盖章版）加密形式，通过邮件发送至比选人邮箱jzzbbx@jiuzhoutech.com，并在开选时将密码提供给比选人。


逾期送达或未送达指定地点的投标文件视为自动弃权。

五、评选时间和地点

（一）评选时间：2026 年 4 月 1 日 09:00 时(北京时间)

（二）评选地点：武汉九州芯技术有限公司

六.设备功能需求清单

技术参数

上下料站

方式
双视野视觉系统，实现芯片位置与角度

的自动调整，真空吸取(含有无检测)

外观检测

(正面)

采用高分辨率镜头，实现外观明显缺陷

物料剔除，提高测试效率

包装形式
6"蓝膜环；数量可订制，具备分 bin 功

能

测试载台 结构、数量
采用 2 工位转台，实现上料&位置精调与

测试并行，1 个(低温、常温&高温)

温度控制
温度范围、

精度
~40℃-95℃精度(±0.5°)

LD CW驱动

电流

量程 300mA,600mA

分辨率 0.01mA,0.02mA

精度 CW,±0.3%of fullscale

LD Pulse

驱

动电流

Pulse ON PON=1.0-3200.0usec

Pulse OFF POFF=1.0~3200.0usec

光功率量

测

量程 30mw,60mw,300mw

分辨率 0.001mw,0.002mw,0.01mw

精度 ±5%

顺电压量

测

量程 ±0.5V/1V/2.5V/5V/10V/25V

分辨率 1V:0.05%+0.01%FS;<1V:0.05%+0.1%FS
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技术参数

精度 0.05%+38nV @0.5V to 0.05%+1.9mV @25V

IR LD

测定电流 0~±300μA

量程 4V,40V

分解能力 0.0002 V,0.002 V

精度 ±1%of full scale

VR LD

测定电流 0~±300μA

量程 40V

分解能力 0.002V

精度 ±1%of full scale

光波长测

定
波长范围 700 nm to 1700 nm(依光谱仪为准)

效率 4.5-6 秒/颗(会根据测试条件浮动)

芯片规格
尺寸 最小：0.15mmx0.2mm;

供料方式 6"蓝膜环

能源

电源 220V,50Hz,2.2Kw

压缩空气 压力≥0.6Mpa;连接管径 10mm

真空
真空度≥-80Kpa;连接管径 10mm;(选项：

真空泵)

重量 大约 1500kg

湿度 50%±10%

七、发布公告

本次谈判采购公告在四川九洲投资控股集团有限公司官网

(https://www.jezetek.cc)上发布。对于因其他网站转载并发布

的非完整版或修改版公告，而导致误报名或无效报名的情形，采

购人不承担责任。



八、公告期限

2026 年 3 月 27 日-2026 年 3 月 31 日

九、联系方式

采购人：武汉九州芯技术有限公司

联系地址：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道光谷三路 777

号 5 号电子厂房 4 层南面区域 01 室 (自贸区武汉片区)

联系人：龚主

联系电话：027-65520809

武汉九州芯技术有限公司

2026 年 3 月 27 日


